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,3D-Druck revolutioniert die Art
und Weise, wie Produkte
industriell gefertigt werden. Die
Transformation vollzieht sich
langst und wir mochten kreative
Kopfe ausbilden, die diese Ver-
anderung mitgestalten und in
diesem hochdynamischen
Technologiefeld Innovationen

vorantreiben.”
Prof. Dr. Ingo Reinhold

Professur Beschichtungsprozesse

A

DAS STUDIUM

3D-Druck ist eine Zukunftstechnologie, mit der man
nahezu alles erschaffen kann - von komplexen Mikro-
strukturen bis zu Filmkulissen oder Raketentriebwerken.
Das schichtweise Aufbauen von Objekten ermoglicht
Produkte, die bisher schwierig oder gar nicht herstellbar
waren. Da nur dort Material verwendet wird, wo es nétig
ist (additive Fertigung), fallt weniger Abfall an und
Ressourcen werden effizient genutzt .

Im Studium wird der gesamte Prozess von der Konstruk-
tion bis zum finalen 3D-Objekt betrachtet. Die Studieren-
den lernen, welche Materialien kombinierbar sind und
wie 3D-Drucker funktionieren, um innovative und
intelligente Funktionssysteme entwickeln zu kénnen.

Das beschichtungstechnische Know-How des 3D-Drucks
wird ebenso bei 2D-Anwendungen zur Funktionalisierung
von Oberflachen genutzt. Seien es brillante Druckbilder
auf Verpackungen, gedruckte Elektronik in Smartphones
oder bioaktive Substanzen flir Medizinprodukte - prazise
aufgetragene, hauchdiinne Schichten spielen eine
Schlisselrolle in vielen Bereichen unseres Lebens - oft
unsichtbar, jedoch immer unverzichtbar.

Im Studiengang »3D-Druck & Funktionale Oberflachen«
erwirbt man breite Kompetenzen fiir die Entwicklung,
Implementierung und Optimierung von 2D- und 3D-
Druckanwendung in der industriellen Fertigung.

PERSPEKTIVEN

Als Bachelor of Engineering »3D-Druck & Funktionale
Oberflachen« kann man sofort im Beruf durchstarten
oder sich mit einem Masterstudium weiterqualifizieren.
An der HTWK Leipzig werden dafiir die fachlich fortfiih-
renden Masterstudiengange »Maschinenbau« und
»Druck- und Verpackungstechnik« angeboten.

EINSATZMOGLICHKEITEN

Die grofRe Nachfrage nach jungen Talenten seitens der
Industrie begriindet sich mit der enormen Einsatzbreite
von 3D-Druckverfahren und funktionalen Oberflachen.
Man kann das berufliche Tatigkeitsfeld daher ganz nach
seinen personlichen Interessen wahlen, zum Beispiel in
den Bereichen:

— Produktionstechnik & Elektronik [
— Smart Materials & Bio Printing
— Prototyping & Maschinenbau
Life Science & Medizin

Energie & Umwelt

Mobilitat & Automotive
Medien & Informatik
Verpackung & Logistik

oder im eigenen Start-Up.

GUTE GRUNDE FUR
DIE HTWK LEIPZIG

— anwendungsorientiertes Studium mit integrierten
Praxiseinheiten und flexiblen Wahlbereichen

— umfangreiche technische Ausstattung in modernen
Gebauden und Laboren

— weitreichendes Kontaktnetzwerk in die Industrie
sowie Partnerhochschulen im Ausland

— kleine Seminargruppen

— Hochschulcampus mit kurzen Wegen zu Fakultaten,
Mensa und Bibliothek

— digitale Studienorganisation

— kostenfreie Vorkurse und Einflihrungswoche

— Hochschulsportangebot fiir die Learn-Life-Balance

— keine Studiengebiihren

— Deutschlandticket im Semesterbeitrag enthalten

I-I I W K Hochschule fiir Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Im Uberblick

Fakultat
Informatik und Medien

Akademischer Grad
Bachelor of Engineering, Abkiirzung B.Eng.

Englische Studiengangsbezeichnung
3D Printing and Functional Surfaces

Studienbeginn
Wintersemester

Regelstudienzeit
7 Semester

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife, Fachhochschulreife
bzw. ein Hochschulzugang nach

§ 18 Abs. 3 - 7 SachsHSG

Zulassungsbeschrankung
Ortlicher Numerus clausus (NC)

Auslandsstudium
ab dem 3. Fachsemester empfohlen

Akkreditierter Studiengang
Akkreditierung in Planung

Studiengebiihren
keine

Erstimmatrikulation ab
Wintersemester 2026/2027

Bewerbungszeitraum
1. Mai -15. Juli (Ausschlussfrist)

Die Bewerbung erfolgt online unter
htwk-leipzig.de/bewerbung. Bitte
beachten Sie die aktuellen Bewerbungs-
informationen ab April im Internet.

ALLGEMEINE STUDIENBERATUNG

zu Bewerbungs- und Studienbedingungen

HTWK Leipzig, Dezernat Studienangelegenheiten

Eichendorffstralle 2, 04277 Leipzig

Anne Herrmann und Anke PreulRker
Telefon +493413076-6156,-6512
studienberatung@htwk-leipzig.de

Besuchersprechzeiten
htwk-leipzig.de/dssz

STUDIENFACHBERATUNG
zu Inhalten und Ablauf des Studiums

Prof. Dr. Ingo Reinhold
Telefon +49 341 3076-2355
ingo.reinhold@htwk-leipzig.de

Dipl.-Ing. (FH) Katharina Roeber
Telefon +49 341 3076-2454
katharina.roeber@htwk-leipzig.de

Schau vorbei! Termin nach Vereinbarung
Weitere Informationen zum Studiengang
3D-Druck & Funktionale Oberflachen
finden sich hier: htwk-leipzig.de/ddb

IMPRESSUM

HTWK Fotonachweis
© Katharina Roeber / HTWK
Leipzig, feinesbild.de

Hochschule fiir Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig
Postfach 30 11 66

04251 Leipzig Redaktionsschluss
29. Oktober 2025

Redaktion
K. Roeber, I. Reinhold



http://www.htwk-leipzig.de/bewerbung

